附件：

因公出国（境）信息公示
	组 团 单 位
	桂林电子科技大学

	团长姓名和职务
	高杰，材料科学与工程学院副研究员

	出 访 国 家
	日本

	出 访 时 间
	2025年6月
	人数
	2
	天数
	5

	境外邀请单位
及单位简介
	第41届国际和第7届亚洲热电会议（ICT/ACT 2025）

	出访主要目的
	1.参加第41届国际和第7届亚洲热电会议国际会议并做口头报告和墙报。
2.与会议组织和国际同行探讨学术、学生交流事宜。


	经费金额、来源及财政审核情况
	本次出访经费预算3万元人民币/人次（共计6万元），由桂林电子科技大学科研出访经费预算中支出，审核均通过。

	出访途经城市
	武汉（中转）、北京（中转）、大连（中转）、日本仙台。

	团组成员情况
	姓  名
	单位、职务（职称）

	
	高杰
	材料科学与工程、副研究员

	
	陈俊良
	材料科学与工程、副系主任

	
	
	

	日  
程
安
排
	第一天
	出发：拟从桂林出发，抵达仙台机场；

	
	第二-第六天
	日本仙台国际中心（展览馆）

	
	第七-八天
	拟从仙台机场，返回桂林

	
	
	



